SEDEX 2026 日本企業共同出展
出展申込書（簡素版）
一般財団法人 日韓産業技術協力財団
	SEDEX 2026 日本企業共同出展について（必ずお読みください）
本申込書は、SEDEX 2026日本企業共同出展への参加希望を確認し、出展候補企業の選定および韓国企業との商談支援準備に活用するための簡素版です。

本共同出展は、当財団が設置する日本企業共同ブースへの出展となります。現時点では約6小間程度の共同ブースを想定しており、複数企業で限られた展示スペースを共有して使用する形式となる見込みです。そのため、各社に割り当てられる展示スペースには一定の制約があり、展示物を置く場所やテーブル上のスペースは限定される可能性があります。

展示は、会社紹介パネル、技術・製品紹介パネル、小型製品サンプル、カタログ・パンフレット、ノートPC・タブレット等による動画紹介を基本として想定しています。大型設備、大型機械、大型什器等の展示については、スペースや安全管理上の理由により、ご希望に添えない場合があります。

本共同出展は、大型展示物による展示を主目的とするものではなく、韓国企業への技術紹介、韓国企業との商談機会の創出、韓国市場開拓に向けたネットワーク構築を重視した「商談重視型」の共同出展を想定しています。

現時点で未定の項目は「未定」または「今後調整」とご記入ください。展示物の寸法・重量、電源、輸送・通関、韓国語パネル原稿等の詳細は、参加企業決定後に別途「出展準備シート」で確認します。



1. 企業基本情報
	項目
	記入欄
	記入例・補足

	企業名
	
	〇〇精密工業株式会社

	所在地
	
	東京都〇〇区〇〇

	ホームページ
	
	会社HPのURLをご記入ください

	資本金
	
	1,000万円

	従業員数
	
	25名

	主な事業分野
	
	半導体製造装置向け精密加工部品の製造



2. ご担当者情報
	項目
	記入欄
	記入例・補足

	担当者氏名
	
	山田 太郎

	所属部署・役職
	
	営業部 課長

	電話番号
	
	03-0000-0000

	メールアドレス
	
	taro.yamada@example.co.jp

	当日参加予定者
	
	山田 太郎、佐藤 花子、計2名程度／未定でも可



3. 会社概要・技術概要
3-1. 会社概要（200字程度）
	

	記入例：当社は、半導体製造装置向けの精密加工部品を製造する企業です。金属加工、真空環境対応部品、装置周辺部品の製造を得意としており、国内装置メーカー向けに納入実績があります。



	項目
	記入欄
	記入例・補足

	主力製品・技術
	
	真空チャンバー部品、精密加工部品、セラミック部品

	対象分野
	
	半導体製造装置、検査装置、クリーンルーム設備等

	自社の強み
	
	高精度加工、短納期対応、小ロット対応、特殊材料加工等



4. 出展を希望する製品・技術
	項目
	記入欄
	記入例・補足

	出展予定製品・技術名
	
	真空チャンバー用精密加工部品

	製品・技術の用途
	
	半導体製造装置向け

	特徴・優位性
	
	高耐久、高精度、短納期対応、従来比20％長寿命等

	韓国企業にPRしたい点
	
	装置メーカー向け実績、特殊材料加工、品質管理体制等



	この段階では詳細な寸法・重量・電源条件の記入は不要です。「どのような技術・製品を紹介したいか」「韓国企業に何を伝えたいか」が分かる範囲でご記入ください。



5. 韓国市場への展開目的
該当するものにチェックしてください（複数選択可）。
	□ 韓国企業への販路開拓
	□ 韓国企業との技術提携

	□ 韓国企業との共同開発
	□ 代理店・販売パートナーの探索

	□ 韓国市場の情報収集
	□ 既存取引先との関係強化

	□ その他（　　　　　　　）
	



具体的な目的（100～200字程度）
	

	記入例：韓国の半導体装置メーカーおよび部品メーカーに対して、当社の精密加工技術を紹介し、新規取引先の開拓や技術提携の可能性を検討したいと考えています。



6. 希望する商談先・連携先
	項目
	記入欄
	記入例・補足

	希望する業種
	
	半導体メーカー、装置メーカー、部品メーカー、商社等

	希望する商談内容
	
	技術紹介、販路開拓、代理店候補との面談等

	具体的に面談したい企業名
	
	企業名がある場合のみ記入。未定でも可



	具体的な韓国企業名が分からない場合は、希望業種のみで構いません。「どのような相手と会いたいか」が分かる範囲でご記入ください。



7. 展示方法の予定（パネル・小型サンプル中心）
現時点で想定している展示方法にチェックしてください（複数選択可）。
	□ 会社紹介パネル
	□ 技術・製品紹介パネル

	□ 小型製品サンプル展示
	□ カタログ・パンフレット配布

	□ ノートPC・タブレットによる動画紹介
	□ 卓上展示（小型サンプル等）

	□ 未定・今後調整
	□ その他（　　　　　　　）



	項目
	記入欄
	記入例・補足

	展示予定物の概要
	
	小型サンプル2点、A4カタログ100部、製品紹介パネル等

	大型展示物の有無
	
	□ なし　□ あり（別途相談）　□ 未定

	電源利用希望
	
	□ なし　□ あり（ノートPC・タブレット等）　□ 未定



補足事項
	

	記入例：小型の加工サンプルを数点展示し、製品説明パネルおよびカタログを用いて技術紹介を行う予定です。展示スペースが限られる場合は、パネル中心の展示で対応可能です。



	共同ブースのスペースには限りがあるため、展示内容はパネル・カタログ・小型サンプルを中心とした構成を想定しています。大型設備や大型什器の展示を希望する場合は、参加決定後に個別に調整します。



8. 宿泊費補助の利用希望
	項目
	記入欄
	記入例・補足

	宿泊費補助の利用希望
	
	□ 希望する　□ 希望しない　□ 未定

	参加予定人数
	
	1～2名程度など概算で可

	備考
	
	現時点で分かる範囲で記入。未定でも可



9. 添付可能な資料
提出可能な資料にチェックしてください。現時点で準備できる範囲で構いません。
	□ 会社案内
	□ 製品カタログ

	□ 製品写真
	□ 会社ロゴ

	□ その他資料（　　　　　　　）
	



10. その他・財団への希望事項
出展にあたり、財団への相談事項や希望する支援があればご記入ください。
	

	記入例：韓国語資料の翻訳支援、韓国企業への事前紹介、商談時の通訳支援について相談したいです。



11. 申込確認欄
	項目
	記入欄
	記入例・補足

	申込日
	
	[bookmark: _Int_hg1ocOC3]2026年　　月　　日

	企業名
	
	〇〇精密工業株式会社

	担当者名
	
	山田 太郎



	提出後の流れ
1. 申込書提出 → 2. 当財団による内容確認 → 3. 必要に応じて個別ヒアリング → 4. 参加企業の決定 → 5. 参加決定後、出展準備シートを提出



SEDEX 2026 日本企業共同出展 出展申込書（簡素版・改訂版）
